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Satis noktalarindaki teshir
Grdnleri, vitrinler ve diger
tanitim malzemeleri
Makine korumasi

Kaliplar

Otomatlar ve eglence
makineleri

Duyuru ve isaret levhalari
Koruyucu kalkanlar
Guvenlik camlari

insaat bilesenleri

Kent mobilyalari
(vandalizme dayanikli)
Duvarlar ve tavanlar
Kaplama panelleri

Depo panelleri

Karavan govde panelleri

NUDEC PC
Polikarbonat levhalar

- Yiiksek sertlik - Termoform ile sekillendirilebilir
- Yiiksek 1s1 dayanimi - Orta diizeyde kimyasal dayanim
- UV korumali secenekleri mevcuttur - Yangina dayanikli
- Mikemmel seffaflik ve ylizey - Dusiik ses iletimi

parlaklig - Geri donustrilebilir

- Mukemmel darbe dayanimi



NUDEC PC

Isil boyutsal kararlilik

NUDEC®PC levhalar, uygulamaya bagh olarak 120 °C'ye
kadar sicakliklara dayanabilir.

isleme

Capak olusturmadan testereyle kesilebilir, kenarlar
islenebilir ve delinebilir. Catlaksiz delikler kolayca acilabilir.
Geleneksel freze makineleriyle frezelenebilir. lyi bir
sabitleme sistemi gereklidir. Lazerle kesim énerilmez.

Hava kosullarina dayanim

NUDEC®PC levhalar glines 1sigina karsi korumali degildir.
Levhalarin strekli olarak ultraviyole isiga maruz kalacagi dis
mekan uygulamalarinda, her iki ylizii de korumali olan

Ozellikler

NUDEC® PCuv levhalar gibi stabilize edilmis bir Girtin 6nerilir.

Dis  mekdn uygulamalarinda koruyucu film derhal
¢ikarilmalidir; aksi halde glines 1sigina maruz kalmasi, filmin

levhaya kalici olarak yapismasina neden olabilir.

PVC profil contalari

Contalarin Uretiminde kullanilan PVC katki maddeleri.
PVC'ye stineklik kazandirmak igin kullanilan ftalik asit tlrevi
plastiklestiriciler ylizeye goé¢ ederek PC'ye etki eder; bu
durum gerilme catlaklarina ve levha ozelliklerinde genel

bozulmaya yol acar.

PC RECINESiI STANDART OZELLIKLERI
BIRIM | DEGER

FiZIKSEL

Yogunluk 1SO 1183 g/cm® 1,2
MEKANIK

Akmada cekme dayanimi 1SO 527 MPa 60
Kopmada ¢ekme dayanimi 1SO 527 MPa 72
Kopma uzamasi 1ISO 527 % 150
Cekme elastisite moduilt 1ISO 527 MPa 2.300
Egilme dayanimi 1SO 178 MPa 97
Charpy centikli darbe dayanimi (23 °C) 15O 180 kJ/m* 55
Izod centiksiz (23 °C) 150 180 1/m Kirilma yok
Izod centikli (23 °C) 150 180 1/m 950
Rockwell sertligi, M / R skalas ASTM D-785 72/118
OPTIK

Isik gecirgenligi ASTM D-1003 % 87-91
Kirilma indisi ASTM D-542 1,586
ISIL

Maksimum kullanim sicakhg °Cc 120
VICAT yumusama sicakligi (50 N) ISO 306 B °C 151
Isil egilme sicakligi, HDT A (1,8 MPa) 1SO 75-2 °C 143
Isil egilme sicakhgi, HDT B (0,45 MPa) 1SO 75-2 °C 146
Dogrusal 1sil genlesme katsayisi ASTM D-696  10°/mK 6,8

Bu veriler ham madde degerlerine karsilik gelir.

(*) Uygulanamaz

KiMYASAL DAYANIM
DAVRANIS

| vemeri | ORTA |  YETERSiz

Mineral yag X

Bitkisel yag X

Aseton X
Asetik asit X

Su X

Terebentin X
Amonyak X
Deterjanlar X

Etanol X

Benzin X
Gliserin X

Metanol X
Toluen X

SERTIFIKALAR
OZELLIK | YONTEM | BiRIM
Yangin dayanimi uL94 HB/V-2

Yangina tepki DIN EN 13501-1 B-s1,d0

Her tiirlti ek soru icin PC gtivenlik bilgi formu mevcuttur.

Teknik veriler seffaf levhalar icin gegerlidir.
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isleme ve Kullanim

Temizlik

Levhalar, az miktarda notr sabun iceren ilik su c¢ozeltisiyle
temizlenmeli ve ¢cok yumusak bir siinger ya da glderi kullanilarak
suyla durulanmalidir.

Kesme

Testereyle kesme

Ahsap veya metal atolyelerinde kullanilan yaygin testere tirleri
NUDEC®PC levhalarin kesiminde iyi sonug verir: daire, serit, kilic,
dekupaj, kesme ve el testereleri. Daire veya serit testereler en iyi
kenarlari saglar ve kesme islemlerinin neredeyse tamamini
gerceklestirebilir.

Plastiklerin kesiminde testere bicaginin sekli 6nemli bir rol oynar.
Disleri aralikh bir serit testere kullanilmasi 6nerilir; clinkl aradaki
bosluk, kesim talaslarinin disari atilmasini kolaylastirir. En iyi
sonuclar, egimsiz ve hafifce caprazlanmis dislerle elde edilir.
Plastigin catlamasini veya erimesini 6nlemek icin bicak ¢ok keskin
olmali, titresimi 6nlemek icin de kilavuz kesim hattina cok yakin
olmaldir.

Parlatma

Levha kenarlari cila pastasiyla, 6nce sert bir kumas diskle, ardindan
son parlakhgi elde etmek icin yumusak bir bezle parlatilabilir.

Delme

NUDEC®PC levhalar, temiz ve keskin matkap uglariyla normal bir
stitunlu matkapla, hatta el matkabiyla kolayca delinebilir. Plastikler
icin tasarlanmis matkap uglari 6nerilir. Zaman zaman standart
matkap ugclari da kullanilabilir; ancak kesme derinligini veya acisini
azaltacak sekilde bilenmeleri gerekir. Delme islemi sirasinda levha
sikica tutulmali, ancak asiri baski uygulanmamalidir. Isil genlesme ve
biiziilmeye olanak tanimak icin delik vidadan biytik olmalidir.

Kenar ile delik arasinda en az delik capinin iki kati kadar mesafe
bulunmalidir. Kiictik delikler icin 1.750 dev/dk'ya kadar devirler
tercih edilirken, biiyik delikler icin 350 dev/dk'ya kadar dustik
devirler &nerilir.  Ozellikle levha kalnhginin 5 mm'yi astg
durumlarda asiri 1sinmayi onlemek icin basingh hava kullaniimasi
onerilir.

Yapistirma

Yapistiricilarla yapistirma

Onerilen yapistiricilar arasinda solvent bazli, sicak eriyik (hot melt),
silikon, iki bilesenli politiretan bazli ve iki bilesenli epoksi bazli
yapistiricilar ile yapiskan bantlar yer alir.

Yapistirici secerken asagidakiler dikkate alinmalidir:

- PC levhalarla kimyasal uyumluluk

- Bitmis birlesim yerinin estetigi

- Sicaklk degisimlerine bagli genlesme ve blziilme

- Kirilganlik, rijitlik ve esneklik

- Gerektiginde dis hava kosullarindan etkilenme durumu

- Dayanim siresi / kullanim 6mri

- Yapisma mukavemeti (plastige tutunma)

- Nihai kullanim gereksinimleri

Yapistirilacak ylzeyler, tiim kir ve yag gidermek icin yumusak bir bez
ve alkolle temizlenmelidir.

Birlestirilecek ylizeylerin kusursuz yapismasi icin parcalar birbirine iyi
oturmali (zorlamadan ve bosluk birakmadan), ayrica ytizeyler diz ve
parlatilmamis olmalidir.

Bazi yapistiricilar kuruma sirasinda buzilebilir. Bu etki, birlesim yeri
acih kesilerek ve boylece hafif fazla yapistiriciyla doldurulacak bir
bosluk birakilarak telafi edilebilir.

Termoform

NUDEC® PC levhalara, isitildiktan sonra mekanik kuvvet, basinch hava
veya vakum kullanilarak istenen sekli vermek icin cesitli termoform
teknikleri uygulanabilir. Kaliplar algi, su sogutmali celik, dékim
aliminyum ya da ahsap veya epoksi gibi baska malzemelerden
yapilabilir.

Cebri hava sirkilasyonlu bir firinda 120 °C'de 6n kurutma gereklidir;
clinki nem, kabarciklara veya ylizey goriinimiinde baska sorunlara
yol agabilir. Kurutma siiresi levha kalinligina baglidir.

Tim NUDEC liriinlerinde, Uretim ve tasima sirasinda olusabilecek
hasarlara karsi ytizeyi korumak icin film kullanilir. Bu koruyucu film
yliksek sicakliklara dayanacak sekilde hazirlanmamistir ve 6n
kurutma, termoform veya sicak blikme isleminden 6nce
cikariimalidir.

Vakumla sekillendirme

Termoform sicakhgl, levha kalinligina bagh olarak 185 ile 205 °C
arasinda olmalidir.

Sarkitma ile sekillendirme (drop-moulding)

Sicaklik 145 ile 160 °C arasinda olmalidir.

Bukme

Sicak bitkkme

Her iki tarafta (listte ve altta) birer elektrikli rezistans isitici
kullanilarak daha hassas acilarda biikme yapmak miimkiindr. Levha
dogru sicakhiga (155 °C'nin lizerine) ulastiginda katlamaya karsi hafif
bir direng hissedilir; bu, levhanin kolayca bikaldGga andir.

Levha vyeterince i1sinmadan bukilmeye calsilirsa kirilmaya yol
acabilecek catlaklar olusur. Ote yandan levha asiri isitilirsa biikiilecek
boltim boyunca kabarciklar olusabilir.

Tiim NUDEC lirlinlerinde, lretim ve tasima sirasinda olusabilecek
hasarlara karsi ytizeyi korumak icin film kullanilir. Bu koruyucu film
yliksek sicakliklara dayanacak sekilde hazirlanmamistir ve én
kurutma, termoform veya sicak blikme isleminden Once
cikarilmalidir.

Soguk biikme

Kalinhgr 6 mm'den az olan levhalar icin onerilen maksimum agci
90°'dir. Kalinligir 6 mm'den fazla olan levhalarda bu a¢i 135° olur.
istenen acly! elde etmek icin cogu zaman biraz fazladan biikmek
gerekir.

Dekorasyon

Baski

NUDEC®PC levhalar ¢ogu baski ydntemiyle basilabilir NUDEC,
NUDEC® PC'ye serigrafi baski icin uygun mirekkeplerin bir listesine
sahiptir.

Boyama

NUDEC®PC ytizey islemi gerektirmeden boyanabilir. Yiizeyin hasar
gbrmesini  O6nlemek icin koruyucu film baskidan hemen &nce
cikariimalidir.

Levhalarimiz hakkinda daha fazla bilgi icin litfen Teknik Departmanimizla iletisime gecin.
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Polikarbonat levhalar
Ozellikler

Teknik veriler

isleme ve Kullanim
Tasima

Depolama

Sorumluluk maddesi

o NUDEC, S. A. Urinlerini, siparis edilen malzeme ve kalite bakimindan alici tarafindan hazirlanan talimatlara uygun olarak
tedarik eder. Bu baglamda NUDEC, S. A., Grriin analizlerinden elde edilen tim mesleki ve teknik bilgileri musterilerinin
kullanimina sunar.

o Malzeme NUDEC, S. A. tarafindan teslim edildikten sonra, bu malzemenin gerek alicinin kendisi gerekse Gglinci taraflarca

yapilacak her tiirli uygulamasi, islenmesi, kullanimi ve/veya degerlendirilmesinden tamamen alici sorumludur; NUDEC, S. A.

bu konuda tamamen muaf tutulur.

Uriiniin; alicinin ya da alicinin (iriinii tedarik ettigi veya triiniin kendileri icin monte edildigi {ictincii taraflarin amacladig

kullanima etkin bigimde uygulanabilecegini dogrulamak icin gereken her tirlii test veya analizin yapilmasindan yalnizca ve

tamamen alici sorumludur.

NUDEC, S. A., Urlnlerinin alici veya sonraki liclinct taraflarca uygunsuz ya da hatali uygulanmasindan dogan her tirli

sorumluluktan muaftir ve yalnizca riinlerinde kaynagindan itibaren bulunabilecek kusurlardan dogrudan kaynaklanan

zararlari kabul eder.
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Tasima

>
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Kir ve keskin koseler sirtiinme durumunda ylizeye zarar verebilir.

e Tasima sirasinda her zaman saglam, diiz paletler kullanilmali ve levhalar kaymaya karsi sabitlenmelidir.
o Yikleme ve bosaltma sirasinda levhalarin birbiri Gizerinde kaymasina izin verilmemelidir.

e Levhalar siriiklenmeden, elle veya vantuzlu kaldirma ekipmaniyla kaldiriimahdir.
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Depolama

Yanhs depolama konumu kalici deformasyona yol acabilir.

e Levhalar, normal ortam kosullarini saglayan kapali mekanlarda depolanmalidir.

e Levhalar diiz, yatay ylizeyler lizerinde, tiim alanlari boyunca tam olarak desteklenecek sekilde st Uiste depolanmalidir.

e En Ustteki levha polietilen, karton vb. bir tabaka ile 6rtiilmelidir.

o NUDEC®PC levhalar dogrudan giines isiginda veya yiiksek nem ve/veya sicaklik kosullarinda depolanmamalidir; aksi halde

koruyucu filmin yapismasi olumsuz etkilenebilir.




